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京セラの主な事業

素材・部品
Materials &
Components

デバイス・機器
Devices & Equipment

システム・サービス
Systems & Services

ファインセラミック部品

有機化学材料

セラミックパッケージ
有機配線基板

光学部品

水晶振動子

切削⼯具

コンデンサ

⾞載カメラ

コネクタ

ディスプレイ

⼈⼯関節・⻭根

プリントヘッド 多機能プリンター
ソーラーシステム

通信インフラ

ICTソリューション

HEMS
ドキュメントソリューション携帯･スマートフォン

太陽電池

街を、暮らしを、社会を支える
京セラの 総合⼒

パワー半導体
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部品事業

部品事業 ５７％

①21%

②16%

③20%

2020年3月期
連結売上高

1兆5､990億円

②半導体関連部品

③電子デバイス

①産業・自動車部品

セラミックパッケージ

有機多層基板

コンデンサ インクジェット
プリントヘッド

半導体製造装置用部品 車載用カメラモジュール

機械工具 電動工具

ファインセラミックから各種デバイスまで、幅広い製品を様々な市場へ
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機器・システム事業

④16%

⑤22%

⑥
5%

機器・システム事業 ４３％

④コミュニケーション ⑤ドキュメントソリューション

ソーラー発電所
1億W、39000世帯
35万枚

人工股関節

特徴ある製品を中心に完成品からサービスまで、幅広く事業を展開

スマートフォン

IoTモジュール

LPWA
IoTネットワーク

2020年3月期
連結売上高

1兆5､990億円

⑥生活・環境



重点４市場への取り組み
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インプラント X センサ・アクチュエータ X クラウド X AI

新製品展開・生産能力増強等による事業拡大

自家消費に向けた新製品展開

自動運転・安全運転支援
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５G関連・モビリティの事業展開



研 究 開発

ものづくり研究所
（霧島市）

ファインセラミックスの基礎と
応用技術の研究開発

けいはんなリサーチセンター
（京都府）

光・電子・エネルギー・生体機能
デバイス・材料の基礎研究、応用開発

大東事業所
生産技術開発

研究開発拠点

つくば事業所
デバイス開発センター

本社（京都市）

みなとみらいリサーチセンター
通信システム、エネルギーシステム、

ADASの研究開発
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野洲事業所
メディカル開発センター




